出席國際會議報告

                                                                    107年 10月05日

	報告人姓名
	洪緯杰
	就讀系所及年級
	機械與機電工程學系光機電整合組碩二

	會議期間
及地點
	9/22~9/24
大陸重慶市
	院核定補助

文號
	    年   月   日

院   字第    號

	會議名稱
	(中文)第十五届全国热管会议
(英文)15th Chinese Heat Pipe Conference

	發表論文題目
	(中文)熱管熱交換器之製造
(英文)Development of Heat Pipe Heat Exchanger

	日 期
	補 助 項 目
	補 助 金 額
	備    註

	9/22~9/28
	往返機票
	11500
	

	
	會議期間之生活費
	0
	發表論文當日及前後各一日

	
	會議之註冊費
	0
	不包括其他雜支如論文集、
會員年會、餐會等


報告內容包括下列各項：上傳至學務處互動程式區，上網刊載)
請先下載以下表格
一、參加會議經過.doc
二、與會心得.doc
三、發表論文全文.doc
